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VISTO il Decreto della Direzione Generale per le nuove tecnologie abilitanti del 17 dicembre 2024 

emanato in attuazione Chips Act (di seguito “DD”), con l’obiettivo di preselezionare il soggetto 

ritenuto idoneo a ricevere una lettera di sostegno da parte del Ministero al fine di partecipare alla 

futura call ristretta europea di cui al codice Chips-2024-CCC-3 per la selezione del Centro di 

Competenza chips italiano nell’ambito dell’obiettivo operativo 4 della Chips Joint Undertaking, la 

cui apertura è prevista per il 4 febbraio 2025 e la cui conclusione è fissata per il 4 marzo 2025; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per le nuove tecnologie abilitanti del 23 dicembre 2024 

che nomina la Commissione di valutazione per la selezione del soggetto idoneo; 

PRESO ATTO che nei termini di apertura del bando è giunta una sola domanda di partecipazione; 

VISTA la Comunicazione di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione del 30 

gennaio 2025 che rende noti gli esiti dell’attività istruttoria e di selezione, individuando nella 

Fondazione “Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” il soggetto idoneo 

ai fini della lettera di sostegno per la partecipazione alla futura call ristretta europea per la selezione 

del Centro di Competenza chips italiano nell’ambito del Programma Europa Digitale; 

 

decreta 

 

Articolo unico 

 

1. La Fondazione “Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” come 

soggetto selezionato ai sensi del bando di cui al DD del 17 dicembre. 

2. La Fondazione “Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” quale 

destinataria della lettera di sostegno di cui all’articolo 2 comma 1 del bando di cui al DD 17 

dicembre 2024. 

3. La documentazione relativa alla procedura è conservata agli atti della Divisione V della 

Direzione Generale per le nuove tecnologie abilitanti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Luca de Angelis 
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